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投资者关系活动记录表

编号：2026-008

投资者关系活动

类别

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 ☑业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □一对一沟通

□其他（电话会议）

参与单位名称及

人员姓名
四方达 2025年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者

时间 2026年 6月 5日 15:00-17:00

地点 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目

上市公司接待人

员

董事兼总经理 高华

独立董事 南霖

董事会秘书兼财务总监 李炎臻

职工代表董事兼证券事务代表 杨易硕

投资者关系活动

主要内容介绍

公司于 2026年 6月 5日 15:00-17:00，在深圳证券交易所“互动易

平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目举办了 2025年度业绩说

明会，并就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要内容

如下：

1、您好！请问贵司接下来十五五规划中，会有哪些方面跟随国家

制定的 OKR进行符合公司的发展目标？如何在接下来的 1-2年，增加

公司的业绩，回馈股东，回馈社会？

答：在“十五五”规划期间，公司将继续深耕超硬材料领域，紧



密围绕国家战略方向，以“1+N 行业格局”为核心，加快金刚石在高

端领域的产业化突破。公司高度重视股东回报，未来，公司将持续聚

焦超硬材料领域，在稳健经营基础上继续通过持续分红、真实业绩成

长回馈股东。同时公司将以技术创新补链强链，助力超硬材料产业向

高端迈进，并履行社会责任来回馈社会。

2、请问公司未来 1-3年的研发费用，同比会有所增长吗？预计是

怎么样的？

答：公司自上市以来，每年研发投入占营业收入比重持续保持高

位，积累了众多研发成果，2025 年全年研发投入占营业收入比重达

10.13%。未来，公司将持续加大研发投入，加强新技术研究、高端产

品研发、新技术新产品迭代升级，以科技创新带动公司发展提质增效，

推动公司可持续发展。具体经营数据请以公司公开披露的信息为准。

3、公司生产的MPCVD设备，接下来是否有考虑外销？毕竟现在

金刚石散热片供不应求，对应的制作设备价格也会水涨船高。

答：公司MPCVD合成及加工设备和 CVD金刚石工艺均为自主研

发，是公司在金刚石散热片领域构建核心技术壁垒的重要组成部分，

目前暂无MPCVD 设备外销计划，后续将根据市场情况综合判断。具

体业务情况请以公司公开披露的信息为准。

4、公司接下来会对接更多的类似英伟达这样的企业吗？以及像英

特尔这样的企业？因为贵司说产品能用在 GPU上，那是否也可以用在

CPU上？谢谢。

答：公司深耕 CVD 金刚石散热材料赛道，自研量产的 CVD 金刚

石散热片热导率可达 2000W/（m・ K）以上，产品适配高性能 GPU、

CPU等高端电子产品散热场景。具体业务情况请以公司公开披露的信

息为准。

5、关于金刚石钻针，公司是否有申请国内外相关专利？如有申请

海外专利，是否考虑提供给海外的企业进行试验？测试？

答：公司高度重视知识产权保护。在 PCD微钻钻头方面，公司已

具备直径φ0.2mm至φ3mm的全系列供应能力，产品在寿命、精度和光



洁度方面表现良好，公司在持续关注 PCD微钻在 PCB板等高端制造领

域的应用方向，目前正在产品验证阶段，现阶段生产的 PCD 微钻在

M8和M9板子上的打孔数已达到万孔级别。具体合作进展请以公司公

开披露的信息为准。

6、公司在金刚石散热方面有哪些新进展？当前这方面客户是哪

些？

答：公司深耕 CVD 金刚石散热材料赛道，自研量产的 CVD 金刚

石散热片热导率可达 2000W/（m・ K）以上，产品适配高性能 GPU、

CPU等高端电子产品散热场景。目前，公司金刚石散热片已通过客户

测试，验证进展符合预期，并进入小批量供货阶段。同时，公司正加

快推进沙雅年产 2.5万片 CVD 金刚石散热基地建设，以更好匹配客户

对批量、稳定交付的需求，保障订单顺利落地。

7、2025 年四方达实现营收 5.67 亿元，同比增长 7.98%；归属于

上市公司股东的净利润 9318.39 万元，同比下降 20.77%。公司去年增

收不增利的原因是什么？

答：公司 2025 年营收增长主要系 CVD 金刚石等业务板块贡献增

量。公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司处于投入期，

其研发投入、销售成本等仍保持较高强度以及根据市场价格对相应库

存计提了减值准备，对当期利润产生了一定影响。

8、公司子公司河南天璇半导体科技有限责任公司主营业务是什

么？连亏两年，何时能为公司贡献利润？

答：公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司专业从事

CVD产业链相关技术研发及相关产品生产销售，是国内设备规模具有

优势地位的 CVD金刚石生产厂商。公司拥有自主知识产权的MPCVD

合成及加工设备和 CVD金刚石生长工艺技术，具备高品质大尺寸超纯

CVD金刚石批量生产能力。公司构建了涵盖热学、光学、电子、珠宝

与机械五大领域的金刚石产品体系，技术实力与规模化供应能力突出，

产品可应用于珠宝首饰、精密刀具、光学窗口、芯片热沉等先进制造

业及消费领域。目前河南天璇处于投入期，其研发投入、销售成本等

http://yuanchuang.10jqka.com.cn/20260408/c675825400.shtml
https://finance.sina.cn/2026-04-01/detail-inhszihv4836943.d.html?vt=4&wm=3200_0001&cid=79649&node_id=79649


仍保持较高强度以及根据市场价格对相应库存计提了减值准备，尚未

对公司利润形成正向影响。具体经营数据请以公司公开披露的信息为

准。

9、请问公司领导，除了沙雅扩产之外。公司目前主要是在围绕多

少英寸金刚石散热片的生产？可否透露一下目前公司拥有的产能是在

年产量多少片？谢谢。

答：公司目前已具备制备大尺寸（12 英寸）金刚石衬底及薄膜的

相关生产能力，现阶段主要围绕 4英寸及以上的MPCVD 金刚石散热

片进行生产。具体经营情况请以公司公开披露的信息为准。

10、在消费电子产品，或者说是物理 AI硬件中，不管是手机还是

笔记本，接下来会有越来越多的产品接入本地模型，那么公司针对此

类场景下，是否有相关的散热产品，或者项目推进？毕竟像笔记本和

手机这种对于使用单晶金刚石，或者多晶金刚石来说成本可能过高，

可能会使用一些金刚石复合材料，例如已经被一些产品落地的：金刚

石铜，金刚石铝等。

答：金刚石是性能极佳的散热材料，核心在于其较高的热物理性

能：室温热导率达 2000—2200W/（m·K），约为铜的 5倍、铝的 10倍，

同时具备电绝缘性等独特优势。公司深耕 CVD金刚石散热材料赛道，

自研量产的 CVD金刚石散热片热导率可达 2000W/（m・ K）以上，产

品适配高性能 GPU、CPU等高端电子产品散热场景。公司控股子公司

河南天璇半导体科技有限责任公司计划在沙雅县投资约 4.5 亿元用于

建设年产 2.5万片 CVD金刚石生产线及附属设施，目前已完成项目公

司的工商注册并取得了营业执照，同时在沙雅县发展和改革委员会完

成投资项目备案，整体的项目建设也在按照计划持续推进中。

11、公司金刚石散热片业务是归属于天璇半导体子公司吗？目前

供货能力是多少？

答：公司金刚石散热片业务主要由控股子公司河南天璇半导体科

技有限责任公司作为落地平台负责实施。公司控股子公司河南天璇专

业从事 CVD产业链相关技术研发及相关产品生产销售，是国内设备规

http://yuanchuang.10jqka.com.cn/20260408/c675825400.shtml
https://finance.sina.cn/2026-04-01/detail-inhszihv4836943.d.html?vt=4&wm=3200_0001&cid=79649&node_id=79649


模具有优势地位的 CVD金刚石生产厂商，目前已具备批量制备英寸级

金刚石衬底及薄膜的相关生产能力。

关于本次活动是

否涉及应披露重

大信息的说明

本次活动不涉及未公开披露的重大信息。

附件清单 无

日期 2026年 6月 5日


